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Kurzanleitung DE

Intel 1851 Mycro Pro RGB V1

Schritt 1: Installation der CPU gemdaB dem Mainboard-Handbuch.

Schritt 2: Platzieren der Backplate auf der Retentionshalterung des CPU-Sockels und
dabei auf die korrekte Ausrichtung achten. Nachdem sie positioniert ist, wird ein
Mainboard vorsichtig auf einer flachen, nicht statischen Oberfldche abgelegt.

Schritt 3: Installieren von vier (4) Montageschrauben mit Kunststoffunterlegscheiben
in die Backplate, durch die Schraublécher des Mainboards.

Schritt 4: Auftragen eines Thermal Interface Materials (TIM) auf eine CPU.
Schritt 5: Positionieren des CPU-WasserkUhlers auf den vier Montageschrauben.

Schritt é: Einsetzen von vier (4) Federn in die jeweiligen Montageaufnahmen.
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Schritt 7: Befestigen des CPU-WasserkUhlers durch Aufsetzen von vier (4)
Montagemuttern (1— 11— 11— 1v ) und gleichmaBiges Anziehen Uber Kreuz mit
einem 2,5-mm-Inbusschlissel.

Schritt 8 (optional): AnschlieBen der RGB-LED-Beleuchtung am 3-Pin-aRGB-Header
(+5V/DATA/GND) des Mainboards.

Demontage / Wiedermontage
Nach einer Demontage mussen alle Schrauben des Blocks gleichmdaBig Uber Kreuz bezie-
hungsweise im Sternmuster mit 1 Nm angezogen werden.

Federkompression / Anpresskraft )
Empfohlene Federkompression: 320 N Anzugsmuster: Uber Kreuz
Anzugsdrehmoment: bis zu 0,15 Nm

Haftungsausschluss: Anpresskraft und bundige Ausrichtung sind Nennwerte. Bei gleich-
maBigem Anziehen kann eine hdhere Anpresskraft verwendet werden, die den Kontakt
verbessern kann. FUr Schédden durch unsachgemdaBe Handhabung oder benutzerseitige
Montagefehler Gbernehmen wir keine Haftung.

Wichtige Hinweise

Dieses Produkt nicht in Kombination mit WasserkUhlungskomponenten aus Aluminium
verwenden, die mit dem KUhimittel in Kontakt kommen, wie z. B. Radiatoren mit Alumini-
umkandlen.

Es wird empfohlen, geeignete KUhimittel zu verwenden, die Biozide und Korrosionsinhibi-
toren enthalten und frei von Partikeln sind, die den Durchfluss beeintrchtigen oder den
Kreislauf verstopfen kdnnten. Vor dem Befullen sollte das Custom-WasserkUhlungssystem
mit einem Luftdrucktester mindestens eine Stunde lang auf Undichtigkeiten geprUft
werden. Nach dem BefUllen sollte das System wdhrend der ersten 24 Stunden regeImdaBig
auf mogliche KUhimittellecks Uberpruft werden.



Quick Guide EN
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Step 1: Install the CPU according to the motherboard manual.

Step 2: Place the backplate onto the CPU socket’s retention bracket,

ensuring correct orientation. Once in position, carefully place the motherboard
on a flat and non-static surface.

Step 3: Install four (4) mounting screws with plastic washers into the Backplate,
through the motherboard screw holes.

Step 4: Apply Thermal Interface Material (TIM) onto the CPU.
Step 5: Position the CPU water cooler on the four mounting screws.

Step é: Insert four (4) springs into their respective mounting sockets.
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Step 7: Secure the water block by placing four (4) mounting nuts (1 — 11— 11— 1v)
and fightening them evenly using a 2.5 mm Allen key, following a cross pattern.

Step 8 (optional): Connect the RGB LED lighting to the 3-pin ARGB header
(+5V/DATA/GND) of the motherboard.

Disassembly / Reassembly
After disassembly, all screws of the block must be fightened evenly in a crosswise or star
pattern to a torque of 1 Nm.

Spring Compression / Contact Pressure
Recommended spring compression: 320 N Tightening pattern: Crosswise
Tightening torque: up o 0.15 Nm

Disclaimer: The specified contact pressure and flush alignment are nominal values.
When the mounting nuts are fightened evenly, a higher contact pressure may be
applied, which can improve contact. We accept no liability for damage caused by
improper handling or assembly errors made by the user.

Important Notes

Do not use this product in combination with aluminium water-cooling components that
come into contact with the coolant, such as radiators with aluminium channels.

It is recommended to use suitable coolants containing biocides and corrosion inhibitors
and free from particles that could restrict the flow or clog the cooling loop. Before filling,
the custom water-cooling system should be tested for leaks with an air pressure tester
for at least one hour. After filling, the system should be checked regularly for possible
coolant leaks during the first 24 hours.



Guide utilisateur FR

Intel 1851 Mycro Pro RGB V1

Etape 1 : Installer un processeur conformément au manuel de la carte mére.
Etape 2 : Placer une backplate sur le support de rétention du socket CPU en veillant
a la bonne orientation. Une fois positionnée, poser délicatement une carte mere sur
une surface plane et non statique.

Etape 3 : Installer quatre (4) vis de montage avec rondelles en plastique dans une
backplate, a travers les trous de vis de la carte mere.

Ftape 4 : Appliquer un matériau d’interface thermique (TIM) sur un processeur.
Etape 5 : Positionner un watercooler CPU sur les quatre vis de montage.

Etape 6 : Insérer quatre (4) ressorts dans leurs logements de montage respectifs.
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et en les serrant uniformément en croix a I'aide d'une clé Allen de 2,5 mm.

Etape 8 (optionnel) : Raccorder un éclairage LED RGB au connecteur aRGB &
3 broches (+5V/DATA/GND) d'une carte mére.

Démontage / Remontage
Apres un démontage, toutes les vis du bloc doivent étre serrées uniformément en croix
ou en étoile avec un couple de 1T Nm.

Compression des ressorts / Pression de contact
Compression des ressorts recommandée : 320 N Schéma de serrage : En croix
Couple de serrage : jusqu'a 0,15 Nm

Clause de non-responsabilité : La pression de contact indiquée et I'alignement des
surfaces sont des valeurs nominales. Si les écrous de montage sont serrés uniformément,
une pression de contact plus élevée peut étre appliquée, ce qui peut améliorer le cont-
act. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés par une manipu-
lation incorrecte ou des erreurs de montage commises par I'utilisateur.

Remarques importantes

Ne pas utiliser ce produit avec des composants de refroidissement liquide en aluminium
entrant en contact avec le liquide de refroidissement, tels que des radiateurs équipés
de canaux en aluminium.

Il est recommandé d’utiliser des liquides de refroidissement appropriés contenant des
biocides et des inhibiteurs de corrosion, et exempts de particules susceptibles de réduire
le débit ou d'obstruer le circuit. Avant le remplissage, le systeme de refroidissement liqui-
de custom doit étre soumis a un test d’étanchéité a I'aide d'un testeur de pression d'air
pendant au moins une heure. Apres le remplissage, le systeme doit étre contrélé régu-
lierement pendant les premiéres 24 heures afin de détecter d'éventuelles fuites de liqui-
de de refroidissement.

Etape 7 : Fixer un waterblock en placant quatre (4) écrous de montage (1 11— 11— 1v )
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Paso 1: Instalar un procesador segun el manual de la placa base.

Paso 2: Colocar una backplate sobre el soporte de retencién del socket de la CPU,
asegurando la orientacion correcta. Una vez en posicion, colocar con cuidado una

placa base sobre una superficie plana y no estdtica.

Paso 3: Instalar cuatro (4) tornillos de montaje con arandelas de pldstico en una
backplate, a través de los orificios de la placa base.

Paso 4: Aplicar un material de interfaz térmica (TIM) sobre un procesador.

Paso 6: Insertar cuatro (4) muelles en sus respectivos alojamientos de montaje.
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Paso 7: Fijar un blogque de agua colocando cuatro (4) tuercas de montaje

Paso 5: Posicionar un bloque de agua para CPU sobre los cuatro tornillos de montaje.

(1—1 -1 —1v)yapretdndolas de manera uniforme en un patron cruzado con una llave

Allen de 2,5 mm.

Paso 8 (opcional): Conectar una iluminacion LED RGB al conector aRGB de 3 pines
(+5V/DATA/GND) de una placa base.

Desmontaje / Montaje
Después del desmontaje, todos los tornillos del bloque deben apretarse uniformemente
en cruz o siguiendo un patrén de estrella con un par de 1 Nm.,

Compresion de los resortes / Presion de contacto
Compresion recomendada de los resortes: 320 N Patrén de apriete: En cruz
Par de apriete: hasta 0,15 Nm

Exencion de responsabilidad: La presidon de contacto indicada y la alineacién al ras son
valores nominales. Silas tuercas de montaje se aprietan uniformemente, puede aplicar-
se una presion de contacto superior, lo que puede mejorar el contacto. No asumimos
ninguna responsabilidad por danos causados por una manipulacion inadecuada o por
errores de montaje cometidos por el usuario.

Indicaciones importantes

No utilice este producto junto con componentes de refrigeracion liquida de aluminio
que entren en contacto con el liquido refrigerante, como radiadores con canales de
aluminio.

Se recomienda utilizar liquidos refrigerantes adecuados que contengan biocidas e inhi-
bidores de corrosion y que estén libres de particulas que puedan restringir el flujo u obst-
ruir el circuito. Antes del llenado, el sistema de refrigeracion liquida custom debe some-
terse a una prueba de estanqueidad con un comprobador de presion de aire durante
al menos una hora. Después del llenado, el sistema debe revisarse regularmente duran-
te las primeras 24 horas para detectar posibles fugas de liquido refrigerante.
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m Passo 1: Installare un processore secondo il manuale della scheda madre.
@ Passo 2: Posizionare una backplate sul supporto diritenzione del socket della CPU,

assicurando il corretto orientamento. Una volta posizionata, collocare con attenzione
una scheda madre su una superficie piana e non statica.
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Passo 3: Installare quattro (4) viti di montaggio con rondelle di plastica in una
backplate, attraverso i fori delle viti della scheda madre.

Passo 4: Applicare un materiale diinterfaccia termica (TIM) su un processore.
Passo 5: Posizionare un waterblock per CPU sulle quattro viti di montaggio.

Passo 6: Inserire quattro (4) molle neirispettivi alloggiamenti di montaggio.
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e serrandoli uniformemente seguendo un pattern incrociato, utilizzando una chiave
a brugola da 2,5 mm.

Passo 8 (opzionale): Collegare un’illuminazione LED RGB al connettore aRGB a 3 pin
(+5V/DATA/GND) di una scheda madre.

Smontaggio / Rimontaggio
Dopo lo smontaggio, tutte le viti del blocco devono essere serrate uniformemente
seguendo uno schema incrociato o a stella con una coppia di 1 Nm.

Compressione delle molle / Pressione di contatto
Compressione delle molle consigliata: 320 N Schema di serraggio: Incrociato
Coppia di serraggio: fino a 0,15 Nm

Esclusione di responsabilita: La pressione di contatto indicata e I'alineamento a filo
sono valori nominali. Se i dadi di montaggio vengono serrafi uniformemente, € possibile
applicare una pressione di contatto maggiore, che pud migliorare il contatto. Non ci
assumiamo alcuna responsabilitd per danni causati da una manipolazione impropria o
da errori di montaggio commessi dall’'utente.

Avvertenze importanti

Non utilizzare questo prodotto in combinazione con componenti per il raffreddamento a
liguido in alluminio che entrano in contatto con il liquido refrigerante, come radiatori con
canali in alluminio.

Si consiglia di utilizzare liquidi refrigeranti adatti, contenenti biocidi e inibitori di corrosione

e privi di particelle che potrebbero limitare il flusso o ostruire il circuito. Prima del riempi-
mento, il sistema di raffreddamento a liquido custom deve essere sottoposto a una
prova di tenuta con un tester ad aria compressa per almeno un'ora. Dopo il iempimen-
to, il sistema deve essere confrollato regolarmente durante le prime 24 ore per rilevare
eventuali perdite di liquido refrigerante.

Passo 7: Fissare un waterblock applicando quattro (4) dadi di montaggio (1— 11— 11— 1v)
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Passo 1: Instalar um processador de acordo com o manual da placa-mae.
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Passo 2: Colocar uma backplate sobre o suporte de retencdo do soquete da CPU,
garantindo a orientacdo correta. Apds posicionada, colocar cuidadosamente uma
placa-mde sobre uma superficie plana e ndo estdtica.

(]

Passo 3: Instalar quatro (4) parafusos de montagem com arruelas pldsticas em
uma backplate, através dos orificios da placa-made.

Passo 4: Aplicar um material de interface térmica (TIM) sobre um processador.

Passo 5: Posicionar um bloco de agua para CPU sobre os quatro parafusos
de montagem.

Passo é: Inserir quatro (4) molas em seus respetivos encaixes de montagem.
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Passo 7: Fixar um bloco de dgua colocando quatro (4) porcas de montagem
(1—1—1—1v) e apertando-as uniformemente em padrdo cruzado, utilizando
uma chave Allen de 2,5 mm.

Passo 8 (opcional): Conectar uma iluminacdo LED RGB ao conector aRGB de 3
pinos (+5V/DATA/GND) de uma placa-made.

Desmontagem / Remontagem
Apds a desmontagem, todos os parafusos do bloco devem ser apertados uniforme-
mente em padrdo cruzado ou em estrela com um bindrio de 1 Nm.

Compressao das molas / Pressdo de contacto
Compressao das molas recomendada: 320 N Padrao de aperto: Cruzado
Bindrio de aperto: até 0,15 Nm

Exclusao de responsabilidade: A pressdo de contacto indicada e o alinhamento nivela-
do sdo valores nominais. Se as porcas de montagem forem apertadas uniformemente,
pode ser aplicada uma pressdo de contacto superior, o que poderd melhorar o cont-
acto. Nado assumimos qualquer responsabilidade por danos causados por manusea-
mento incorreto ou erros de montagem cometidos pelo utilizador.

Indicagoes importantes

N&o utilizar este produto em conjunto com componentes de refrigeracdo liquida em
aluminio que entrem em contacto com o liquido de refrigeracdo, como radiadores
com canais de aluminio. Recomenda-se a utilizacdo de liquidos de refrigeracdo ade-
quados que contenham biocidas e inibidores de corrosdo e que ndo contenham parti-
culas capazes de restringir o fluxo ou obstruir o circuito. Antes do enchimento, o sistema
de refrigeracdo liquida custom deve ser testado quanto a fugas com um testador de
pressdo de ar durante, pelo menos, uma hora. Apds o enchimento, o sistema deve ser
verificado regularmente durante as primeiras 24 horas quanto a possiveis fugas de liqui-
do de refrigeracdo.
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KpaTtkoe pyKOBOACTBO MOAb3OBATEAS RU
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LWar 1: YCTOHOBKA MPOLLECCOPA B COOTBETCTBUM C PYKOBOACTBOM K MATEPUHCKOM NACTE.

LLar 2: PasmelueHne backplate Ha yaepxusaioLLLer pamke passéma CPU, ¢ obecnedyeHnmem npaBUAbLHOM
opUeHTALMU. OCAE YCTAHOBKM AKKYPATHOE PA3MELLLEHME MATEPUMHCKOM MAQTHI HO POBHOWM U
HEDAEKTPM3YIOLLLENCS MOBEPXHOCTH.

LLar 3: YCTaHOBKQ YETLIPEX (4) MOHTOXHbIX BUHTOB C MAQCTMKOBBIMM LLIAMBamM B backplate yepes MoHTaXHbIe
wandamu B backplate 4epes MOHTAXHbIE OTBEPCTUA MATEPUHCKOM MAQTHI.

LLiar 4: HaHeceHume TepmomnHTepdoencHoro marepraaad (TIM) Ha npoueccop.
LLar 5: PasmeleHue BoasgHoro kyaepd CPU HO HETBIPEX MOHTAXKHbBIX BUHTAX.

LLlar 6: BCTaBKa YeThIpEX (4) NPY>XXMH B COOTBETCTBYIOLLIME MOHTCXKHbBIE THE3AQ.
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LLar 7: Pukcaums BOAOOAOKA MYTEM YCTAHOBKM YETBIPEX (4) MOHTOXHBIX raek (I — II — I11 — V) 1 mx
POBHOMEPHOTO 3ATAMMBAHMS KPECT-HOKPECT C MOMOLLLBIO LLUECTUIPAHHOTO KAIOYA 2,5 MM.

LLar 8 (onumoHaabHO): MoakatodeHe RGB-LED-noacseTku kK 3-KOHTAKTHOMY ARGB-pasbémy (+5V/DATA/GND)
HO MOTEPUHCKOM MAQTE.

Pas6opka / MoBTOopHas c6opka 6A0ka
MNocAe pa3bopkm BCE BUHTbI ODAOKA HEODXOAMMO PABHOMEPHO 3ATIAHYTb KPECT-HAKPECT
MAM MO CXEME (3BE3AQAN C MOMEHTOM | H M,

CxaTtue npyxuH / MpuxmmHoe ycuame
PekomeHaAyemoe ycuane cxxatusa npyxuH: 320 H  Cxema 3aTaxku: KpecT-HakpecT
MoMeHT 3aTsiXKHU: A0 0,15 H M

OTKQ3 OT OTBETCTBEHHOCTU: YKA3AHHOE MPUMXKXUMHOE YCUAME U PACMOAOXKEHME
NOBEPXHOCTEM 3AMOAAULLO SBASIOTCS HOMMHOABHBIMM 3HAYEHUSIMU. TTPK PABHOMEPHOM
3ATHKKE MOHTAXKHBIX TAEK AOMYCKAETCSH UCMOAb30BAHME BOAEE BBICOKOTO MPUMXKXUMHOIO
YCUAMS, KOTOPOE MOXET YAYHYLLMTb KOHTAKT. Mbl HE HEecem OTBETCTBEHHOCTM 3a
NMOBPEXAEHMS, BbI3BAHHBIE HEMPABUABHBIM OBOPALLLEHUEM MAM OLLMOKAMM MOAB3OBATEAS
NPU MOHTOXE.

BaxkHble ykasaHus

He McnoAb3ymte AGHHOE M3AEAME BMECTE C AAKOMUMHUEBBIMM KOMMOHEHTAMM CUCTEMbI
KMAKOCTHOTO OXACKAEHMS, KOTOPbIE KOHTAKTUPYIOT C  OXACOKAQIOLLLEM >XMAKOCTbIO,
HAMPUMEP C PAAMATOPAMMU, UMEIOLLIMMM OAIOMUMHUEBBIE KAHOABI.

PEKOMEHAYETCS MCMOAb30BATb MOAXOAILLME OXACKAQIOLLIME XMAKOCTH, COAEPXALLME
OUOLMABI U MHIMOUTOPLI KOPPO3MM U HE COAEPXALLME YACTUL, KOTOPbIE MOTryT
OIPAHMYUTL MOTOK MAM 3A0COPUTL KOHTYP. NepeA 3anOAHEHMEM CUCTEMY KACTOMHOIO
KMAKOCTHOTO OXAOXKAEHUI HEODXOAMMO MPOBEPATb HA TEPMETUYHOCTL C MOMOLLLBIO
MHEBMATMYECKOTO TECTEPA B TEYEHME KAK MUHUMYM OAHOTO YOCA. NOCAE 30MNOAHEHMS B
TeYEHME MEPBbIX 24 4YACOB CAEAYET PENYAIPHO MPOBEPITb CUCTEMY HA BO3MOXXHbIE
YTEYKM OXACOKAQIOLLLEMN XXMAKOCTU.



